
•• 带有宽大、高分辨率、 
全色显示屏的便携式机型

•• 轻松完成涡流阵列检测
•• 替代了传统无损检测方法
•• 分析和归档
•• 粘接检测C扫描

与ECA/ECT模块一起使用的OmniScan MX
了解涡流彩色成像功能

涡流和粘接检测探伤仪

Omniscan MX



2 3

OmniScan MX探伤仪
经过实地验证，检测性能可靠

OmniScan MX探伤仪的机身结构坚固耐用，可以抵御严酷、恶劣的检测环境。现在，世界各地正在使用的 
OmniScan MX仪器有成千上万台。这款仪器小巧、轻盈，使用两个锂离子电池供电。在电池充满电量时， 
可以进行长达6小时的手动或半自动检测。

OmniScan MX仪器的8.4英寸显示屏可以实时显示高清彩色图像。在大多数光线条件下，操作人员都可以观察到缺陷
以及材料的细微情况。用户可以使用飞梭旋钮和功能键在仪器简单、直观的界面上轻松浏览，还可以将USB鼠标连接
到仪器，借助鼠标方便地进行检测分析。

麦克风

扫查器接口

报警和I/O接口 报警LED指示灯

SVGA输出接口

帮助键 参数键

主控区

斜放支架

开启/关闭
按钮

功能键

向上/向下 
箭头键

菜单键

三种检测技术，操作更为灵活
无论您的检测程序需要涡流技术，还是涡流阵列技术，抑或
是粘接检测技术，装配有涡流阵列模块的OmniScan MX1
探伤仪都可以为您提供适当的功能和技术规格，使您圆满地
完成任务。仪器使用的MXE软件用于涡流检测和涡流阵列
检测，而其MXB软件则用于粘接检测。这两个软件的界面
极为相似，且都非常简洁直观，因此可以方便地切换使用。

可以支持大多数常规NORTEC ECT
探头（需要独立的适配器或线缆）。

涡流阵列探头最多提供32个通道，借
助（选配的）外置多路转换器，最多
可提供64个通道。

粘接检测C扫描需要一个独立的适配
器，才可以工作。

ECT模式下的MXE软件 ECA模式下的MXE软件 MXB软件（粘接检测）

装有涡流阵列模块的OmniScan MX1探伤仪
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ECA与ECT别无二致
覆盖范围广，扫查速度快，检出概率高

提高检测性能、降低复杂程度
MXE 3.0软件

涡流阵列（ECA）技术需要使用多个传统的桥式或反射式
（发射器-接收器）探头线圈进行检测，以在单次扫查中
覆盖更大的范围。此外，每款ECA探头都经过精心设计，
可在沿探头长度方向上的目标缺陷范围内保持很高的检出
率。用户在使用OmniScan MX ECA探伤仪时，可以非
常快的速度手动移动ECA探头进行检测，并借助彩色图像
和归档功能，完成性能强大、效率很高的检测。

涡流阵列（ECA）检测技术除了增加了晶片之间的电子转换能力外，实际上与涡流检测（ECT）技术并无区别。涡流
阵列检测的操作与校准非常容易。OmniScan MXE 3.0 ECA软件经过重新设计，不仅简化了从常规ECT仪器转换到
高级仪器的过程（如：奥林巴斯的Nortec 600探伤仪），而且还以一种更便捷的方式使用户感受到ECA技术的强大性
能。

使用ECA探头实时生成提离信号，这点与使用常规ECT探头一样。 可以使用OmniScan的飞梭旋钮，实时调整相位角度。还可以使用同样的方式调整
增益、垂直增益、零点（H/V）位置。

透过薄涂层进行检测
涡流检测（ECT）技术基于以下磁耦合工作原理：接近被
测工件（铁磁性或非铁磁性的导电材料）的探头传感器 
（线圈）在被测工件中产生涡流，并在仪器的阻抗图中显
示信号。使用涡流技术时，只要探头到金属的距离保持在
合理的近距离范围内，一般为0.5毫米到2.0毫米，就可
以透过薄涂层（如：漆层）探测到材料中的缺陷。

由于涡流阵列和ECT技术基于相同的基本原理（及物理学
理论），因此涡流阵列技术也可以透过漆层进行检测，此
外，还可以提供涡流阵列（ECA）技术的优势特性，其中
包括：覆盖范围大、扫查速度快、检出概率高，及彩色成
像功能。

涡流检测使用的探头为铜线绕制而成的线圈。线圈形状可以变化，以更好地适用
于特定的应用。

1.	在所选的频率下，通过线圈的交流电流在线圈周围产生磁
场。

2.	当线圈靠近导电材料时，材料中产生感应涡流。

3.	如果导电材料中的缺陷干扰了涡流的流通，则探头的磁耦合
效果会发生改变。通过测量线圈的阻抗变化，可以解读缺陷
信号。

单通道ECT 同时使用32个通道

Nortec 600仪器的主菜单 OmniScan MXE 3.0的主菜单

实时阻抗平面图
ECA的校准方式几乎与常规ECT完全相同。校准过程中继续应用提离、增益和零位调整原理，因此这种校准过程不再
像通常的校准那么复杂，那么耗费时间。

单线圈：光栅扫查 阵列探头：单线扫查

a b c
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编码扫查，使得数据判读更方便
简单如1-2-3的优化校准

OmniScan MX ECA探伤仪不仅可以在常规ECT阻抗平面视图中显示ECA信号，还可以提供多种其它视图和布局，用
户可以从中感受到编码ECA技术真正强大的性能。这些视图可以出现在校准工作流程中，可以使涡流检测过程清晰可
见，甚至可以基于用户定义的合格标准做出通过或不通过的判断。

得益于OmniScan MX ECA仪器直观的界面设计，用户可以对仪器进行快速方便的配置和操作。配置和操作的步骤简
单如1-2-3。

1 使用实时阻抗平面图，可以实时
调整常用的ECT控制。 2 激活编码器和C扫描视图。 3 可微调设置，并为检测做好准

备。

在全屏C扫描显示中使用增益调节对比度。

强大的彩色成像功能
使用彩色编码C扫描评估缺陷的深度

在大多数表面或近表面的应用中，使用涡流阵列技术与使用常规涡流技术一样，缺陷的严重程度与返回的涡流信号波
幅密切相关。使用基于波幅的彩色编码，将每个通道的返回信号绘制成带有编码位置信息的图像，可以获得非常清晰
直观的C扫描图像。这些扫描图像可被保存到可插拔CF卡中，也可以用于在OmniScan MX仪器中生成报告。

校准涡流阵列（ECA）的灵敏度和对比度时，必须
要使用带有已知深度缺陷的参考标准试块。

校准后的ECA扫描图像使用不同的颜色表现每个缺
陷深度的范围。

图中显示实际飞机蒙皮的腐蚀缺陷指示。不同颜
色表明缺陷的不同深度。

基于阈限值做出验收或判废缺陷的判定
使用OmniScan MX ECA探伤仪时，用户可以基于C扫描彩色视图，做出验收或判废缺陷指示的判定。 
MXE 3.0 ECA软件包含多种已经过厂家测试的彩色调色板，这些调色板可以在ECA应用中优化信号的显示。

此外，C扫描报警功能简化了判废信号的闸门设置情况，因为在阻抗平面图信号进入报警区域时，它会使C扫描的颜色
即刻得到改变。

MXE 3.0 ECA软件预先加载了多种专用于不同应用
的彩色调色板（专利权受到保护）。

在每次信号进入判废区域时，报警功能会使C扫描改变颜色。

持续编码器模式
时基检测的优势是用户无需对仪器进行过多的干预就可以获得几乎无限的扫查性能，而编码扫描（C扫描图像）的优
点在于可以生成有关缺陷的位置、形状和维度的极具价值的彩色编码图像和信息。

MXE 3.0 ECA软件提供一种持续编码器模式，这种模式可使用户在方便地进行时基检测的同时，生成经过编码器校
正的图像。使用这种模式，可以获得很高的检测效率，而且用户可以自由决定是否记录缺陷指示。



OmniScan Report

Report Date Report Version Setup File Name Inspection Date Inspection Version  
2013 / 09 / 06 MXE - 3.0R2T1 Unnamed 2013 / 09 / 06 MXE - 3.0R2T1  
OmniScan Type OmniScan Serial # Module Type Module Serial # Calibration Due  
OmniScan MX OMNI-1854 OMNI-M-ECA4-32 OMNI-4051 2010 / 07 / 22  

CUSTOMER WORK ORDER

UNIT NUMBER PART NUMBER

SERIAL NUMBER PART NAME

MANUFACTURER PROCEDURE

COMPANY INSPECTED BY

Probe Characterization

Probe Model Probe Serial #     
SBBR-026-300-032 06 335 01     

Raw -Group 1

Voltage Frequency Reference Gain Rotation Element Qty.
2.0 V 150.1 kHz Internal 50.0 dB 210.0 32
Filter Filter Type No. of Points Cutoff Freq1 Cutofff Freq2
Filter 1 Median HP 200 N/A N/A
Filter 2 None N/A N/A N/A
Zone Shape Middle A Length A Middle A Length A
Zone1 Rectangle 1.00 volt 18.00 volt 5.00 volt 10.00 volt

No normalization selected.      

Alarm

Alarm Group A Condition A Operator Group B Condition B
Alarm 1 150 kHz-G1 Zone 1 AND 150 kHz-G1 None
 
Output Alarm # Count Buzzer Delay Hold Time
Output1 1 1 Off 0.00 ms 100.00 ms

Scan Area

Scan Start Scan Length Scan Resolution Index Start Index Length Index Resolution
0.00 mm 99.73 mm 0.27 mm 0.00 mm 25.60 mm 0.80 mm
Synchro. Max. scan speed     
Encoder 33.60 mm/s     

Axis Encoder Encoder Type Encoder Resolution Polarity  
Scan 1 Quadrature Up 12.00 step/mm Normal  
Index Off Off Off Off  

A max
Ø (A max)

Scan max
Indx max

 
 

6.725 V
270.9 º

N/A s
N/A mm

 
 

Notes

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Inspector Signature ____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Approval

____________________________________________________________________________________________________________________

 
 
Date

____________________________________________________________________________________________________________________
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替代传统的无损检测方法
去除漆层已经过时

分析、报告和归档
检测完成后，确认或回顾检测

涡流阵列具有透过导电材料上的薄涂层进行检测的独特性能。与现有的检测方式相比，如：渗透、磁粉或磁光成像
（MOI）检测，这个性能具有很大的优势，因为省去了检测前去除漆层或镀层，检测后再重新涂上漆层或镀层的步
骤。随着时间的推移，这种检测方式可以为用户节省大量的成本，而且最重要的是，可以不使用化学制剂进行检测。

由于仪器还具有数据存储、分析及报告功能，因此即使在野外检测结束之后，OmniScan MX ECA探伤仪依然可以继
续为用户服务。用户可以在仪器上回顾单个缺陷指示，并根据需要进行修正。MXE 3.0 ECA软件有一些重新设计、
简捷直观的数据光标，用户可以在仪器上直接操作这种光标（在检测现场），也可以通过USB端口连接鼠标对数据光
标进行操作（在办公室）。

MXE 3.0软件的新型选择光标非常直观，可使用户快速选择缺陷指示。 用户可以非常方便地对所记录的数据进行修正。上面的示例表明对增益 
（对比度）进行的调整。

主要优势：
•• 无需去除漆层。

•• 成像和归档。

•• 一步检测，高速扫查，即刻得出结果。

•• 节省了大量的时间（一般可节省10倍或更多的时间）。

•• 大大减少了周转时间。

•• 提高了缺陷深度评估能力。

•• 灵敏度调整和后处理分析性能。

•• 无需使用化学制剂。

多种熟悉的彩色调色板选择，提供更多种类的显示视图
MXE 3.0 ECA软件可以通过多种彩色视图形式表现检测数据（已获专利保护），这些视图与传统无损检测（NDT）
显示数据的方式相同，方便了ECA信号的直观显示。

渗透检测（荧光） 磁粉检测（红色粉末） 磁粉检测（荧光）

使用渗透法检测工件（红色渗透剂可见） 使用标准ECA探头检测得到的扫描视图，带有与渗透检测相同的红颜料图像 
（专利权受到保护）。可调整灵敏度，以显示更多或更少的缺陷。

即刻生成检测报告，轻松归档数据文件
OmniScan MX探伤仪内置有报告制作功能，只需按一下按键，即可生成报告。高级用户还可以配置和自行定义报
告。但是，厂家默认的报告格式已经包含了屏幕截图和精心选择、预先导入的数据栏区，目的是省去用户定义报告的
操作。

归档检测数据文件的操作也非常容易；用户在采集或分析过程中，只需按一下键，即可将数据存储在仪器的存储卡
中。

借助鼠标输入，用户可以快速有效地进行数据分析。借助紧凑型闪存（CF）卡的
读卡器，用户可以将文件归档到PC机中。



•	 Honeycomb	structure		inspection
•	 C-scan	display•	 Drives	up	to	eight		frequencies

•	 User-friendly	design

Composite InspectionBond Testing C-Scan

OmniScan	Solution

OmniScan MX ECA 
Fastener InspectionECA Surface Crack Detection

Olympus propels eddy current technology into uncharted 

territory in the aerospace industry, with an innovative surface 

crack detection solution for lap-splice inspection. The struc-

ture of an aircraft contains thousands of fasteners, so en-

suring their integrity can be an arduous process. Conventional 

inspection techniques are typically very time consuming and 

the probability of detection is highly dependant on operator 

skill. Nevertheless, for over a decade the technology has 

remained relatively stagnant ... until now. Using eddy current array considerably reduces the duration 

of an inspection, and detection probability is increased. This 

solution not only saves man-hours, but its streamlined inspec-

tion process helps minimize the possibility for error.

Features
•	 Time-savings: up to ten times faster than EC pencil probe 

inspection, and up to 15 times faster than PT inspection.
•	 Avoids paint removal; faster and more streamlined process.

•	 Probe positioning not as critical as pencil probes or sliding 

probes.
•	 Omnidirectional detection.•	 Great reproducibility.•	 Already integrated into Boeing inspection procedures (757 Part 

6 53-30-12).
•	 Intuitive and easy-to-read imagery.•	 Data recording for professional reports.•	 Replaces magneto-optical imaging (MOI).

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 
Fuselage InspectionECA Subsurface Corrosion Detection

Aircraft around the globe are repeatedly subjected to 

drastic temperature changes, which cause condensation 

and humidity to collect on the inside of the aluminum skin. 

This humid environment between layers leads to hidden 

corrosion that must be detected and repaired during regular 

in-service inspections.
As a part of its series of aerospace solutions, Olympus 

proposes an innovative fastener and subsurface corrosion 

inspection technique, which propels eddy current technol-

ogy into previously uncharted territory. This new technology 

detects, sizes, and evaluates the depth of corrosion between 

the aluminum layers of commercial and military aircraft, pro-

viding efficient and reliable results. 

Features
•	 Replaces magneto-optical imaging (MOI).
•	 32-coil probe provides large  coverage.•	 No need to remove paint; fewer steps means time-savings.

•	 Detection similar to conventional eddy current, plus, with ECA:

 - the area of corrosion can be sized; and,
 - the depth of corrosion can be evaluated.

•	 With continuous mode, the scan imagery reveals inspection 

results without interruption.•	 Data recording for professional reports.•	 Optimized to detect typical subsurface corrosion in aluminum 

sheets with thicknesses of up to 2.5 mm (0.1 in.). 

Commercial and military aircraft are built by joining overlap-

ping aluminum sheets together with thousands of fasteners. 

Fatigue cracks on the underlying layers of aluminum are 

often concealed by the first sheet layer. To guarantee the in-

tegrity of any airplane, these hidden flaws must be detected 

and repaired during regular in-service inspections.As a part of its series of aerospace solutions, Olympus pro-

poses an innovative fastener and subsurface crack inspec-

tion technique, which propels eddy current technology into 

previously uncharted territory. This new technology provides 

an incredibly clear image of cracks under the first layer of 

aluminum aircraft skin, providing efficient and reliable results.

Features
•	 Replaces magneto-optical imaging (MOI).
•	 The 32-coil probe provides large coverage.
•	 Avoids paint removal; simplified process equals time-savings.

•	 With continuous mode, the scan imagery reveals inspection 

results without interruption.•	 Data recording for professional reports.•	 Probe positioning not as critical as a sliding probe.
•	 Optimized to detect typical subsurface cracks in aluminum 

sheets of commercial and military aircraft.

Fastener InspectionECA Subsurface Crack Detection

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 
Stress Corrosion Cracking Inspection
ECA Pipe Inspection

As a part of its eddy current solutions, Olympus propose an 

innovative pipe kit inspection solution.Now, with the ECA pipe kit case, you can walk to, a miles 

long pipe with an omniscan in one hand and the pipe kit 

case  in the other.
The Olympus new flexible probe can be fitted with multiple 

interchangeable wedges to cover all pipe size.ECA technology is  a good replacement of Penetrant in-

spection and magnetic particle inspection and can perform 

through paint or coating, bringing along, time and money 

saving.

Features
•	 Efficient inspection on magnetic and non-magnetic alloys
•	 Indications are detected in all directions with only a single pass. 

•	 No need to remove paint; less step means time saving
•	 The 32-coil probe provides a large area of coverage
•	  Defect depth evaluation capability.•	 With the continuous mode, the  scan imagery will  reveals 

inspection results without interruption.•	 Imagery and archiving•	 Adjustable sensitivity & post process analysis
•	 Green method ( no chemical involved)

OmniScan Solution

OmniScan MX ECA 
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ECT模式下的OmniScan MX仪器，一款性能强大的探伤仪
综合使用ECA和ECT技术

粘接检测成像
迎接复合材料检测的新时代

某些检测程序可能特别要求使用ECT技术，而ECA技术
有助于节省用户的时间，轻松地发现缺陷区域。使用了
OmniScan MX ECA探伤仪，用户就无需只使用在检测
开始时选择的一种技术。在检测过程中，用户可以随时按
住菜单键，在ECA和ECT模式之间快速转换。仪器可以同
时与两种探头保持连接状态，而且它们的配置设置可以持
续处于激活状态。

奥林巴斯解决方案
我们会根据具体的应用和问题量体裁衣，为用户提供适用的解决方案。请定期访问我们的网站： 
www.olympus-ims.com，了解有关涡流阵列、粘接检测及其它创新型解决方案的最新信息。 

高质量信号，已存在探头
在ECT模式下的OmniScan MX探伤仪包含高质量信号数字转换器和全数字信号处理链，可以减少信号丢失和失真情
况。这个特性再加上仪器明亮宽大的显示屏，使得ECT模式下的OmniSan MX成为一款可以显示高质量信号的优质
ECT探伤仪。

ECT模式下的OmniScan MX探伤仪，还可以使用新型线缆和适配器连接大多数NORTEC ECT探头，进行检测。

为了获得更好的探测效果，MXB软件提供了8个频率
扫查的功能，以及波幅和相位C扫描视图。

随着复合材料被越来越多地用于制造结构性和关键性部件，寻找科学有效的
检测方式，以取代传统的敲击方式，对复合材料进行验证，也变得势在必
行。OmniScan MX的两种模块具有驱动奥林巴斯BondMaster一发一收探头
的性能，因此有助于满足这个迫切的需求。

由于粘接检测（BT）技术与涡流检测（ECT）技术之间存在着某些共同之
处，因此在OmniScan MX ECA/ECT仪器上使用粘接检测（BT）技术得以
成为可能。粘接检测C扫描模式除了要使用一个奥林巴斯双轴扫查设备，还需
要使用一个适配器和新版MXB软件（由厂家载入）。这个MXB软件专门用于
粘接检测C扫描，具有与MXE软件相同的用户友好界面，从而有助于减少操作
人员的学习时间。

按住菜单键……

ECA模式的界面（蓝色）与ECT模式或Nortec 600探伤仪的界面一样， 
使用起来都非常方便。

ECT模式的界面（绿色）包含多个与程序兼容相关的功能， 
如：可调节的零位。

同时连接ECA和ECT探头是一种有效的工作方式，因为用户无需停下操作， 
重新配置硬件设置。



 OmniScan_MX_ZH_201807  Printed in China  P/N: 920-270-ZH Rev. B

 
北京市朝阳区酒仙桥路10号 恒通商务园（UBP）三期B12C座1层-2层 
邮编：100016 • 电话：010-59756116

www.olympus-ims.com

要了解更多信息，请访问以下网页， 
查找联系方式：
www.olympus-ims.com/contact-us

 
已获ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系及 
OHSAS 18001职业健康安全管理体系的认证。
技术规格会随时更改，恕不通知。所有产品名称为产品拥有者的商标或注册商标。
版权 © 2018 Olympus。

OmniScanMX1 [Q1000033]
外形尺寸 
（宽 × 高 × 厚）

321 mm × 209 mm × 125 mm

重量 4.6公斤，含模块和一个电池

显示 8.4英寸TFT液晶显示，800像素 × 600像
素，1千6百万种颜色

电源 智能锂离子电池（最多两个），输入直流电
的电压为15 V到18 V（最小50 W）

电池工作时间 使用两个电池，最少工作6小时；在正常操
作条件下，每个电池可最少工作3小时

数据存储 紧凑型闪存卡、大多数标准USB存储装置，
或者通过快速以太网和内置32-MB芯片磁盘
（DiskOnChip）

输入/输出 
（I/O）端口

3个USB端口、1个视频输出（SVGA）、 
以太网端口（10/100 Mbps）、双轴编码器
接口、4个数字输入接口（TTL）

工作温度范围 0 °C ～ 40 °C； 
使用32:128 PA模块时，0 °C ～ 35 ºC 

存储温度范围 –20 °C ～ 70 °C；0 % ～ 95 %相对湿
度，非冷凝；无进气口；防溅设计

MX模块的兼容性

OMNI-M1-ECA4-32 
[Q2700052]

支持涡流阵列、常规涡流和粘接检测C扫描
（不含适配器）

OMNI-M-ECA4-32 支持涡流阵列、常规涡流和粘接检测C扫描
（不含适配器）

ECT/BT和ECA模块

接口
BNC绝对探头（ECT）接口、4通道通用
Fischer 19针接口（ECT和BT）， 
以及ECA探头的OmniScan接口

通道数量
1到4个（ECT）；32个（ECA）， 
通过外置多路转换器可以扩展到64个； 
1个（BT），使用适配器

探头兼容性

ECT和ECA探头分为绝对、差分、桥式、 
反射式（发射器-接收器）几种类型。 
通过使用适配器，可支持BondMaster 
一发一收探头（还需使用扫查器）

探头识别 自动探头识别，并为ECA和BT探头进行设置

频率
大多数ECA和ECT设置支持2个频率， 
对于自定义ECT应用或粘接检测C扫描， 
可多达8个频率。

工作频率 20 Hz ～ 6 MHz
最大电压 12 Vp-p，10 Ω

增益
ECT和ECA：34 dB ～ 74 dB 
BT：28 dB ～ 68 dB； 
附加的可调软件增益范围：0 dB ～ 30 dB

相位旋转 0°～ 360°，步距为0.1°
采集（测量）率 1 Hz ～ 15 kHz，根据配置可变

A/D分辨率 16比特

滤波

FIR低通、FIR高通、FIR带通、FIR带阻 
（截止频率可调）、中值滤波器 
（在2点 ～ 200点之间变化）、 
平均滤波器（在2点～ 200点之间变化）

通道处理
真实的自动混合，灵敏度统一化， 
以及编码器校准

编码器 时基，单线扫查或光栅扫查（双轴）

报警
3个报警，分别配置为饼形、框形、圆环/圆
圈形；报警输出有视觉、TTL和声音类型。

模拟输出 有，仅一个通道。

* 要了解有关OmniScan MX和ECT/ECA/BT技术规格的完整信息， 
请下载www.olympus-ims.com网站上有关OmniScan MX和 
OmniScan ECA模块产品的手册。

基本技术规格*

线缆和适配器的订购信息
工件编号 订购编号 说明

F19-L16 U8779805 通用Nortec 16针LEMO适配器

COS-TF-6 U8800284 探头线缆，Triax连接器，桥式配置

CROS-TF-6 U8800411 探头线缆，Triax连接器，反射式配置

COS-7L-6 U8801390 探头线缆，PowerLink（7针LEMO）连接器

CROS-MSE-6 U8800654 探头线缆，双Micro-dot连接器，反射式配置

COS-4F-6 U8800282 探头线缆，4针Fischer连接器，桥式配置

OMNI-A-OBTC U8779469 用于OmniScan ECA/ECT的粘接检测适配套装、适配器和MXB软件

在线视频
您可以在我们的www.olympus-ims.com网站上，观看
OmniScan MX ECA产品的演示视频和培训视频。

针对不同的地区，所提供的产品会有所不同。要了解更多信息，请与您所在地的奥林巴斯销售部门联系。


